
Men/Hour Map para a modernização da Logitech PM5
Encontraseabaixoomapa de homens hora para desenvolvimento (MHM) relativoaoretrofitdaLogitechPM5.Euosimplifiqueiparamaisclareza,portantoasnotasdereferenciaestãolistadasabaixo.Ele
estádividido:noeixoXaesquerdaumacolunacomodescritivo(sumário)eadireitaascolunascomaexpectativadehorasparacadaatividade,noYosmódulosdedesenvolvimento.Vamosas
observaçõesgerais:

• Tipos de Atividade:Sãoascolunasadireitaeespecificamondeoesforçovaisergasto,parainformaçãopodemosesclarecerumaauma:

◦ Pesquisa:Todoeventodedesenvolvimentorequerumafasedecoletadeconhecimentoeorientaçõessobrecomodeveráseroobjetoasercriado.Exclusivamentenessacoluna,senão
hánumeroassinaladotal fase houve simmasjáfazpartedobancodeconhecimentogeral.Umnumeroindicaaquantidademínimadehorasnecessáriasparaconhecermelhoroassuntoe
definirocomo'deveser'ecomo'sefaz'.

◦ Hardware Development:Esforçonecessárioacalculareproduzirumcircuitofuncionalqueatendaasespecificações.

◦ Hardware Prototype:Esforçonecessárioaproduziralgorealquefuncione.Haveráumcicloentreafaseanterioreessaclaro.

◦ Hardware  Implementation:UmavezoprotótipoaprovadoocircuitopodeserconsolidadonaformadeGerbersdeCircuitoImpresso,BlueprintsdeCAD,TabelasdeAjustes,
ProcedimentosdeCalibração,etc.

◦ Software Development:Éafaseondesecalculaeseimplementaartefatosealgoritmos(osquaiscriamumcomportamentointeligente)emumframedesoftware(algumlugaremuma
unidadedeprocessamento:cpu,microcontrolador,etc).Oboméqueaprototipageméimplicitamenteinclusa.

◦ Software Unit Tests:Faseimportanteondeseexercitatodasaspossibilidadesdecomportamentodapeçadesoftwarenabuscadeanormalidadesnoseucomportamento.Malexecutada
podeproduzirdesastresounomínimoequipamentosdebaixaqualidade.

◦ Software Integration:Seaunidadeestáboa,elepodeseradicionadaaoconjunto,todaviaissoexigeoesforçodeinstalaçãodapeça.Faseonde,peçaapeça,vaiseconstruindoalgo
quefuncione(bem).

• Tipos de módulos a serem criados:EsseMHMéespecíficoparao'DesenvolvimentodehardwareesoftwareparaamodernizaçãodaLogitechPM5'enãoédeprodução(nessacaso,seria
bemmaiscomplicado).Entretanto(importante)essamodernizaçãoiráproduzirpelomenostresprodutosqueaACPpoderámuitoprovavelmenteutilizaregeraroslucrosqueirãoamortizaros
investimentos.Vamoslistalos:

◦ Módulo de interface com o usuário:Éomódulomaispesadonoprojetocomsuas215horasmínimasdeesforço.Maspode(deve)serutilizadoparaequiparquaisquerprodutosquea
ACPnecessiteinteragircomusuáriosedevecolocaraACPnomínimoparaaparcomoaspectodosmelhoresinstrumentosdomercado.Osobjetivossão:

▪ Hardware de suporte :Deveráusarumaplataformaabsolutamentefácildeencontrarebarata.Asoluçãoéousodostabletsqueinundamomercado.Afasedepesquisadeverá
resultaremumalistademarcasemodelospassíveisdeutilização.Umchinglingrelativamentedecente,completocomdisplay,touchetudo(usb,wifi,4gb,video,camera,etc)pode
sair<=US$150–imbatível.

▪ Sistema Operacional:Deveráutilizarcódigobemestabelecidotestadoerobusto,decódigoaberto(portantonãodominadoporumunicofornecedor)ebemdocumentado.A
Samsung,MotorolaeSonyentreoutrasescolheramoLinux+Android,comoessaturmanãodátiroemágua,melhorircomelas.BomnotarqueosinstrumentosACPirãoherdaro
mesmopadrãodepercepção(lookandfeel)demarcastopdemercado.

▪ Ambiente de desenvolvimento:PodeseromesmojáutilizadopelaACPatéagora(Netbeans+GCCARM+C)comaadiçãodoIDEoficialdoAndroid(Google).

◦ Módulo do Servo da Lapping Plate:ALogitechoptoupelobuyout(Lenze340+placadecontrole) OKparaaInglaterra.AquiodrivermaissimplesestánacasadoR$5ketemum→
baixoMTBF.OdesenvolvimentocriaumprodutoquepodeserutilizadonasubstituiçãodasfalhasemoutrasPM5(duasoutresfalhaspagaodevelop).Alémdissocriaumprodutomelhor



queosdisponíveis(Fonteisolada,controleporPWMenãopeloscrdafonte,microprocessadoecomtodososprocedimentosdecontroleintegrados,cominterfaceporterminaloudisplay,
etc).Portantopodeserumobjetoacompetirnomercadocomvantagenspeloquevípesquisandonomercadonacional.

◦ LVDT do Flatness Control:NãoháfornecimentodesensoresdotipoporaquieaPM5iráexigirtodaaestruturadeconversãodosinalbrutoemalgomicroprocessável,issoé3/4caminho
andado.Casohajaaopçãopelacompradesensornovoooutro¼criaumprodutomicroprocessadoquepodeserutilizadoemqualqueraplicaçãoondehajanecessidadede
posicionamentooumediçãodedistanciasdeprecisão(nãosãopoucas).AengenhariareversadojigdaPM5podegeraroutroproduto(FlatnessControlJig)vendávela7000libras.

• Outros Modulos :Emconsideraçãoasimplicidadeepragmatismo,declaremonosautoexplicativos

Notas : 
1)–Dead Line :Tempoemmesesesperadoparaaentregadoprojeto.Éaexpectativamínimamaisumpulmãodecontingênciade20%divididoporummêscheio(240hs)arredondadoparamais.
Qualquertempoapósissoéprejuízoconcretododesenvolvedor.

2)–Custo Minimo US:Abaselineparaprogramadoresfreelancerslá(sósoftwareadministrativoeweb,nãofirmware,hardwarenempensar)édeUS$32/hora,daíonumero.Paracontrato2Y
assinado,garantiaseoutrosquetaisvaia22*1.6(impostos,custosdeambienteeequipamentodetrabalho,etc)=35.2(quaseomesmo)eOutsourcingsranqueiama60paratopnerds.Sóparainformação,
nãomoramosláearealidadeéoutra.

3)–Custo sugerido BR:

Sugestôes?



Logitech

Conjunto de atividades de desenvolvimento para a modernização do equipamento Logitech PM5 
Pesquisa

Hardware
Develop

Hardware
 Prototype

Hardware
Implem.

Software
Develop

Software
Unit Test

Software
Integration Notes

Interface
Atividades de desenvolvimento de hardware e software para interface com o equipamento. 

Acionamento do Servo da Lapping Plate 
Módulo responsável pelo controle do servo de acionamento da lapping plate. Executa as tarefas de controle do motor Servo 
DC original do equipamento. Os alvos de performance são : 

• Controle da velocidade de giro da lapping plate de 0 a 70 RPM (spec. original do equipamento). 

• Precisão do controle 0,25% (não especificado no equipamento). 

• Rampa de acionamento e frenagem (original do equipamento). 

• Compensação da velocidade radial do ponto de contato conf. sweep, mantem vel. do scratch constante - (não 
original no equipamento, upgrade). 

• Monitoramento do torque, para indicação de final do processo ou falha (não original no equipamento - 
upgrade). 

Driver de Interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 04 02 03

Mapeamento de compatibilidade : Adequação da interface de forma a que o novo driver possa substituir modelos 
antigos 06

Ponte da Armadura : Circuitos de potência PWM isolados e com proteção para acionamento da bobina de armadura. 08 04 01

Regulador de Campo : Potencia isolada PWM para acionamento da bobina de campo. 05 04 01

AC Main : Alimentação principal isolada, Proteção a transientes, Filtro EMI, Fonte da eletronica de ctrl. 03 03 01

Controlador : Micro e firmware de controle do dispositivo.  07 03 04 08 06 01

GPIO : Interfaces gerais e de compatibidade (Potenciometros, Entradas Analógicas, Tacometro, Reles, etc) 03 03 01

Terminal : Terminal de interface para comandos digitais (ou teclado/display). 02 02 02

Frame : Blueprints para caixa, suporte, chapas dobradas, etc 05

Acionamento do Servo de Sweep 
Módulo responsável pelo controle do step motor de acionamento dos braços de swep. Alvos de performance : 

• Acionamento de step motors até Nema 23 @ 21 Kgf/cm. (Componente original do equipamento) 

• Microstepping @ 1/16 full step (1.8 graus). (não averiguado). 

• Proteção de sobre corrente (Não original do equipamento). 

Ponte H de Potencia : Circuitos de potencia para acionamento. 04 03 02

Conexão com sensores herdados : Interface com os sensores de fim de curso originais do equipamento. 01 01 01 01

Fonte de 40 V : Fonte dedicada para step motors. 02 02 01

Driver de interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 05 02 04

Tacho da Lapping Plate
Sensor de velocidade (RPM) da Lapping Plate (herdado do equipamento). 

Conexão com sensores herdados : Eletronica de interface com os sensores de tacometro originais do equipamento. 01 01 01 01

Driver de Interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 03 01 02



Angular da Lapping Plate
Sensor da posição angular da Lapping Plate. Provê a correta posição da Flatness Control em relação a Lapping Plate. 

Sensor de Posição indutivo: Design da torre de suporte e hardware de instalação de um sensor indutivo comum. 02 02 02 01

Driver de Interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 04 02 02

LVDT da Flatness Control
Modulo que provê os serviços de interface com o sensor LVDT da Flatness Control. 

Condicionamento de sinal : Hardware de interface com LVDT's sem a eletronica de controle. Provê a exitação do 
sensor e a demodulação do sinal analítico. 06 08 04 01

Reversa do Flatness Monitor : Não há garantias de fornecimento do sensor (LVDT) original do equipamento.  Todo o 
probe deverá ser mapeado de forma a orientar a substituição por equivalente caso necessário. O Objetivo é gerar os 
blue prints que capacitem a produção de um novo Flatness Control caso necessário ou no mínimo um acoplador para o 
novo sensor 24

Driver de Interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 08 03 03

GPIO
Módulo de interface com os serviços gerais do equipamento. 

Comandos Gerais : Interface de isolamento para comandos gerais : Válvulas de vácuo, acionamento do cilindro de 
abrasivos, etc. 03 02 01

Power Supply, Emergency : Hardware de interface com alimentação principal (trafo herdado), Fonte chaveada, 
Switches de emergencia e acionamento, Filtros e disjuntores, etc 03 02 01

Driver de Interface : Software driver para interpretação de comandos e supervisão/monitoramento. 04 02 03

Controller
Firmware de gerenciamento dos serviços de suporte e controle do hardware do do equipamento. Assim como os drivers de dispositivo, reside na FRDM. 

Plate SM
Máquina de estados de controle da Lapping Plate. Recebe dos drivers : Tacho, Angular e Faltness e aciona Servo da Lapping. 
Tarefas : 

• Responsável pelo controle de velocidade média da Plate. 

• Monitora torque no servo de declara status conf. alteração no equipamento (Segurança, Diagnóstico e Fim de 
processo) 

• Informa posição angular precisa p/ o Flatness control. (Mapa dinâmico da Lapping Plate) 

• Calcula e ajusta vel. instantânea de acordo com inf. do servo sweep. (Constant Speed Removal) 

• Monta dados e informa Analitico sobre status das tarefas (Informação ao usuário via UI) 05 12 08 04

Sweep SM
Máquina de estados do(s) braço(s) de sweep. Recebe do driver Servo Plate, Plate SM e Flatness SM e aciona o Servo de 
Sweep. Tarefas: 

• Posiciona conforme comando manual do usuário (Via UI -> Analtico). 

• Posiciona conforme comando da Flatness (para reshape da Plate - conc/flat/vex) 

• Informa posição radial para Plate SM (const. speed removal) 

• Calcula e armazena parametros de inicialização e de calibração do acionamento. (steps fim de curso e 
step/miliradiano) 05 16 10 04

Flatness SM
Maquina de estados dos serviços de Flatness Control. Recebe do driver LVDT e da SM Plate, aciona a Sweep SM. Tarefas : 

• Calcula estratégia de remoção na lapping plate (vex/conc balance) conforme requisição do UI/Analítico e aciona 
Plate e Sweep SM's. 

• Calcula estratégia de velocidade de remoção na amostra e aciona Plate SM 



• Auxilia Analítico nas rotinas de Calibração do Sensor Flatness pelo usuário. 

• Calcula e informa Analítico sobre o profile de slices da Plate (para montagem do mapa dinâmico da Plate na UI) 01 20 12 04

GPIO / Safety / Monitor SM
Máquina de estados de Monitoramento, Acionamento Geral e Procedimentos de Segurança. Tarefas : 

• Verifica condições de segurança do equipamento (via interlocks, sobre correntes, estado de torque da plate, etc)
e procede adequações. 

• Aciona interfaces variadas (Plate Vacuo, Polish Jig Motor, via opto, reles, etc) 01 08 04 03

Comunicação com a UI
Módulo de gerenciamento do canal de comunicação com a CPU Analítica/Interface com usuário (UI). 

16 14 04

BSP - Config da placa de serviço
Módulo de inicialização e configuração dos periféricos da CPU de serviços. 

04 03 02

Terminal de Serviços
Módulo de comunicação direta com a CPU de serviços via terminal serial (back door). Utilizado pelo pessoal de manutenção. 

02 02 02

UI
CPU de Interface com o Usuário. Hardware equivalente a um tablet comum e seu display LCD. 

Pesquisa do hardware
Fase de pesquisa, testes e determinação do melhor hardware (tablet+display) para utilização na CPU de UI. 

20 03 06

Montagem e compilação do Sistema Operacional
Pesquisa, configuração, construção e testes de um sistema operacional (Linux como em todo celular ou tablet) específico 
para uso da ACP Instruments em seu hardware. 40 18 18

Montagem e compilação da Interface com Usuário
Pequisa, configuração, construção e testes de um sistema de gerenciamento da interface com usuário (Android) para 
serviço ao Sistema Analítico. 12 48 30 20

Analitico
Conjunto de atividades (aplicativos) que determinam o comportamento do equipamento na execução das funções a ele determinadas. reside na CPU de Interface (UI) 

Inicialização e Set-up
Provê os serviços e telas de interface para ajuste dos parâmetros de funcionamento do equipamento. 

24 24 16

Routine Lapping
Serviços e interfaces usadas na operação e configuração de tarefas de Lapping 

08 03 02

Routine Polishing
Serviços e interfaces usadas na operação e configuração de tarefas de Polishing 

08 03 02

Flatness Control
Rotinas de configuração e gerencia das tarefas de controle de planicidade (flatness control) 

32 08 04

Flatness Monitoring
Rotinas de calculo e display do mapa de planicidade da placa (medido pelo sweep do LVDT na Lapping Plate). Produz um 
mapa dinâmico na UI. 

24 08 04

Tasks Registering
Rotinas de organização, armazenamento e exportação da sequencia de atividades do equipamento. Rotinas de log do 
comportamanto do equipamento. 04 02 02



Plumbling
Canais de comunicação entre os módulos do conjunto de atividades analíticas. 

12 24 08

General Housekeeping
Modulo de Serviços Gerais na administração das atividades analiticas. (User Control, Help System, Language set up, Config 
backup, etc) 

08 06 04

Totais por categoria : 84 53 34 10 322 199 127 Horas

Expectativa Mínima : 829 Horas

Dead Line (1) : 4,5 Meses

Custo mínimo US (2) : US$

Custo sugerido BR (3) : R$
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